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前言

　　电子工艺对于电子信息生产行业以及自动控制、仪器仪表生产行业的从业人员来说，是必须熟练
掌握的一种基本技能，而实训教程作为工艺实训时的参考书，是从事或有意从事电子信息及其相关专
业的人员学习并掌握的一门基础课程。
随着科学技术的发展，新材料、新元器件层出不穷，使得电子工艺也处在不断地日新月异地发展过程
中，从而给实训教程的编写带来了一定的难度。
因此，作者在编写该教材时，立足于从基本工艺人手，结合职业教育的特点和多年从事电子制作、电
子工艺教学和实训指导的经验，结合新型电子新产品和新型电子工艺进行编写，旨在使学习者能容易
扎实地掌握电子工艺的基础知识和基本技能，并熟悉新型电子工艺的现状和发展情况，为进一步学习
和应用打下基础，为从事电子信息及其相关专业做好技能上的储备。
　　“电子工艺实训教程”是一门实践性和实用性课程，因此，该教材所采用的元器件、工模具以及
机器设备图形基本上以实物图形为主，以使读者对它们有直观上的认识。
同时，为了加强实践能力的训练，在各章中均设置了一些基本技能的实训内容，同时也设置了整机装
配的综合实训内容，以便使学习者较快地掌握一些实用的工艺技能和工程实践能力，为走上工作岗位
积累技能经验。
　　本教材包括传统的电子产品生产制作的工艺实训内容，也包括现代电子产品生产制作的工艺实训
内容，同时也介绍了电子产品生产工艺的发展前景。
本教材内容丰富但却通俗易懂，图文并茂且语言流畅，既可作为专业人员的专业用书，也可作为工程
技术人员的参考用书和业余爱好者的自学用书。
　　本书由福建电力职业技术学院梁湖辉、郑秀华老师合编，其中，梁湖辉编写第一、三、四章，郑
秀华编写第二、五、六、七章和实训部分并负责全书的统稿。
本书在编写过程中，得到了福建电力职业技术学院的领导和其他兄弟院校教师的大力支持和帮助。
西安电力高等专科学校王锦老师对编写大纲和终稿进行了认真的审阅，并提出许多宝贵意见。
另外，教材的编写还参考了一些相关著作和资料。
在此，一并表示衷心的感谢。
　　由于电子技术和电子工艺的发展日新月异，加上编写人员的见识和水平有限，故书中难免有不妥
之处，敬请广大读者批评指正。
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内容概要

本书为普通高等教育实验实训规划教材（电力技术类）。
    全书共分7章，主要内容包括电子工艺基础知识及常用元器件、印刷电路板（PCB）的设计与制作、
表面贴装元器件（SMT）及其贴装技术、电路焊接技术与工艺、电子设备装配工艺、电子产品调试工
艺、电子产品装调实例等。
    本书可作为高等职业院校电力技术类、电子信息类及相关专业的实习与技能训练教材，也可作为中
等职业技术学院、电大、夜大学生电子工艺的实习与技能训练教材，还可供从事电子及相关行业工程
技术人员参考。
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章节摘录

　　第1章 电子工艺基础知识及常用元器件　　1.1 电子工艺的发展概况　　应该说，工艺是伴随着人
类的劳动而产生的，在原始的人类劳动中，原始的生产制造工艺也相对来得简单和粗糙。
而随着人类社会文明的发展，生产制造工艺水平也在不断地改进和发展过程中。
　　南于电子行业的发展相对于其他行业来说相对较晚，所以电子工艺的产生和发展也相对较晚，电
子行业与其他行业一样，也经历着由手工制作到今天的现代化大规模生产的过程，电子工艺也就由手
工制作工艺发展到今天的现代化制作工艺。
然而，由于有其他行业和工艺的发展作基础，以及行业自身的发展特点，也就使得电子行业及其工艺
与其他行业和工艺的发展相比，发展和更新速度也就显得更快些。
　　电子行业及其工艺，是在1904年英国的弗莱明发明了第一只电子二极管后才逐渐发展起来的。
然而，此时的电子技术应用极其有限，电子工艺的发展也较为缓慢。
1906年，美国的科学家德弗雷斯特发明了世界上的第一只电子三极管后，直到1947年12月，电子技术
才进入到电子管时代，电子工艺也进入了电子管制造和应用时代，电子技术也开始应用到其他行业，
并逐渐影响到其他行业的发展，其工艺水平随之也有一定的发展，但总体来说，电子行业和工艺水平
尚处于比较缓慢和比较粗糙的发展阶段。
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